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中文摘要 本发明属于导电高分子材料领域,具体为一种耐脱掺杂性染料掺杂聚苯胺及其制备方法和应
用。以对阴离子可诱导聚苯胺加工性为理论基础,通过含磺酸基、羧酸基或金属配位基的可掺
杂染料对聚苯胺进行掺杂改性,制备出染料掺杂的导电聚苯胺材料,可用做防腐防污、抗菌、抗
静电、导电、电磁屏蔽涂层及纤维等材料,应用于金属防腐、环保处理、催化材料、光电材
料、导电塑料及纤维、生物感应等领域。该发明中,可通过原位合成掺杂、浸渍掺杂、热掺杂
及研磨掺杂等后续掺杂法来实现染料对聚苯胺的掺杂,该染料掺杂聚苯胺在水、N-甲基吡咯烷
酮(NMP)等有机溶剂中,甚至较高温度下均具有较好的耐脱掺杂性,可用于光电材料、抗静电、
金属防腐材料等各个领...
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